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2025年全国两会召开之际，全国人大代表，TCL创始人、董事长李东生接受了《中国电子报》等媒体的专访。李东生表示，TCL一直坚持为未来投资，民营经济向好，整个经营大环境向好，大家对发展要充满信心。不久前，TCL正式成为奥林匹克全球合作伙伴，这让其全球化叙事又多了一个新注脚。
今年全国两会上，李东生再一次提及优化中国科技制造业融资环境。他对此解释道，与全球领先的科技企业相比，中国科技制造业还处于追赶超越阶段，特别是集成电路制造、半导体显示及新能源汽车等产业。在这个阶段，中国的集成电路、半导体显示没有足够融资支持的话，很难发展起来。
李东生以台积电、三星半导体举例，它们拥有的总资产、净资产远远超过竞争对手，每年产生的经营现金流、利润都非常大，不依靠对外融资就可以支撑自身的投资计划。而中国这些投资主体的发展还远没有到台积电、三星半导体的水平。
过去4年，TCL华星新增固定资产投资1080亿元，在半导体显示产业累计投资2700亿元。“科技制造业是整个中国制造业竞争力的基础，如果中国没有面板产业，就不可能有现在中国消费电子产业链在全球市场的地位。”李东生表示，这些产业投入资本金大、回收周期长，且需持续投资，亟需相应的权益性资本融资。
为此，李东生提出三点建议：一是对头部科技制造业提供资本市场的创新服务和支持；二是对头部科技制造业适度放宽股权融资限制；三是按照明确的法规审批项目，提高资本市场融资的可预期性。
“未来3-5年，融资对我们来讲还是发展的一个必要条件，这能建立和巩固中国企业、中国科技制造业在全球的领先地位。”李东生做了“大胆预测”，“5年后，TCL华星也好，京东方也好，我们不需要再依靠资本市场再融资来发展，我们自身的资金就足够来滚动了。”
李东生认为，中国科技制造业已具备性价比和质量的双重优势，之前在成本效率方面有优势，现在技术创新方面也快速赶上了，“DeepSeek就是我们在大数据、人工智能大模型方面跑出来的一个新技术”。据了解，TCL通过AI技术的多场景落地应用，2024年已创造经济效益超过5.4亿元。TCL已经把AI技术应用到生产制造供应链的智能化改造，并导入产品的设计研发。李东生强调，AI技术的真正价值在于应用。
“我们在制造方面的AI应用一直在进行，而且取得了比较好的效果。”李东生告诉记者，借助DeepSeek大模型技术，有可能把TCL的算力中心做得更大，更好地支撑企业的智能化发展。
李东生也指出，随着生成式人工智能技术的发展，深度伪造技术也快速发展。他建议从加快出台管理规章制度，明确惩罚制度、标识技术标准和发布管理、国际合作等方面，加强AI深度伪造欺诈管理。
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